
あいおいニッセイ同和損害保険㈱/SMBC日興証券㈱/ 
大阪信用保証協会/ ㈱紀伊國屋書店/小泉成器㈱/大同特殊鋼㈱/
タキヒヨー㈱/東京コンピュータサービス㈱/トヨタファイナンス㈱/
西川ゴム工業㈱/ ㈱ニッセイコム/パナソニックエコシステムズ㈱/
三菱地所プロパティマネジメント㈱/森合精機㈱/㈱モリタ製作所
※協力企業・団体は変更となる場合があります。

協力企業・団体（予定） ※順不同

応募条件

実習内容・応募期限・応募方法

・商学部ホームページに夏期インターンシップの案内を掲載して
います。詳細は各企業の募集要項を確認してください。

・同志社大学商学部・商学研究科生用の独自プログラムを実施して
くださる企業もあります。

・応募期限は企業により異なりますが、早い場合は６月上旬に応募
を締め切ります。

・応募者が定員を上回った場合は、選考を行います。

商学部・商学研究科事務室
mail:ji-shojm@mail.doshisha.ac.jp

商学部生・商学研究科生限定

夏期インターンシッププログラム
企業のご協力により、商学部・商学研究科生用にインターンシップ
参加枠を特別に設けていただきました。貴重な機会となりますので、
ふるって応募してください。

・２０２６年３月に卒業予定の商学部３年次生以上（一部の企業は２年
次生も参加可能）

・２０２６年３月に修了予定の商学研究科の学生
※注意点
・参加決定後の辞退はできません。
・実習期間に休学している場合は参加できません。
・本プログラムは課外プログラムです。単位の修得はできません。

費用

原則として自己負担ですが、交通費・宿泊費等が支給される
場合があります。詳細は、各企業の募集要項を確認してください。

日程重複していなければ、
複数の企業に応募可能


